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[Table_Title] 21Q1 景气度进一步验证，供应紧缺情况持续紧张 
 

[Table_Summary] 报告要点： 

 景气度旺盛进一步验证，全产业链供应紧缺预计持续全年 

① 20H1 受到疫情影响，居家办公、在线教育推动电脑、平板类产品

需求增长，对应面板驱动 IC、电源管理 IC 及功率元件需求增长，叠

加芯片供应商提高安全库存，8 寸晶圆产能处于爆满状态。 

② 20H2 大陆疫情有效遏制，消费类、汽车和家电终端市场需求反弹，

功率 MOS、PMIC、传感器 IC 等产品需求接力，维持产能满载，需

求紧张情况持续。 

③ 我们认为短期产能吃紧情况将延续至全年，特别是成熟制程产线，

长期来看汽车、5G、AIOT 拉动需求。 

 需求反弹、转产、自然灾害多因素，进一步加剧芯片产能挤压 

供给端：各晶圆厂虽然有扩产动作，但是短期产能扩充有限；代工厂

上调资本支出，设备供应商对全年需求增长保持乐观；上游半导体硅

片涨价，成本压力转嫁机制下，下游预计开启新一轮的涨价。 

需求端：疫情期间承压行业需求反弹，如汽车行业因为低于消费电子

的利润、验证周期长、产品要求高导致晶圆厂转产意愿低，在自然环

境因素催化下进一步加剧芯片产能挤压。 

 分立器件对景气度较为敏感，涨价和货期推迟情况进一步加剧 

2021Q1 分立器件需求短缺情况进一步加剧，从货期延长状态看达到

上一轮周期 18Q1 水平，目前制造和封测环节排产紧张，景气度持续

旺盛。 

投资建议 

半导体景气度持续，建议持续关注产业链上、中、下游龙头标的： 

半导体硅片龙头：立昂微； 

晶圆制造龙头：中芯国际、华虹半导体； 

IDM 龙头：华润微、士兰微； 

功率器件设计龙头：斯达半导、新洁能。 

风险提示 

外部冲击风险；景气度持续性不及预期。 
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附表：重点公司盈利预测 

证券代码 证券简称 
总市值 

（亿元） 

 PE  PB 

(MRQ) 2020A 2021E 2022E 

688981.SH 中芯国际-U 4,621 102.7 133.6 115.9 4.6 

0981.HK 中芯国际 1,773 30.7 72.6 62.4 1.8 

688396.SH 华润微 811 79.1 58.2 49.2 7.9 

1347.HK 华虹半导体 480 74.0 54.8 45.8 2.9 

605358.SH 立昂微 367 180.8 121.8 92.8 20.6 

600460.SH 士兰微 358 874.3 102.4 71.8 10.5 

603290.SH 斯达半导 335 178.4 126.0 92.3 30.1 

605111.SH 新洁能 177 117.7 78.4 58.1 15.8 

资料来源：Wind，国元证券研究所 
 



 

 

 

请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 / 7 

 

2021Q1 景气度旺盛进一步验证，全产业链供应紧张情况预计持续全年。 

① 20H1 受到疫情影响，居家办公、在线教育推动电脑、平板类产品需求增长，对

应面板驱动 IC、电源管理 IC 及功率元件需求增长，叠加芯片供应商提高安全库存，

8 寸晶圆产能处于爆满状态。 

② 20H2 大陆疫情有效遏制，消费类、汽车和家电终端市场需求反弹，功率 MOS、

PMIC、传感器 IC 等产品需求接力，维持产能满载，需求紧张情况持续。 

③ 我们认为短期产能吃紧情况将延续至全年，特别是成熟制程产线，长期来看汽

车、5G、AIOT 拉动需求。 

供需失衡状态持续严峻，短期 8/12 吋产能爆满，8 吋产品向 12 吋线转移需要时间

过度。 

供给端： 

1） 各晶圆厂虽然有扩产动作，但是短期产能扩充有限。短期 8 吋产线扩张速度不

及需求端增速，因为 8 寸半导体设备多已停产，二手设备市场数量有限，很难

实现快速产能补充。目前晶圆制造大厂存货周转天数持续提升，产能利用率也

保持近乎满载。 

图 1：存货周转天数 图 2：产能利用率 

  

资料来源：Wind，国元证券研究所 资料来源：公司公告，国元证券研究所 

2） 代工厂上调 2021 年资本支出预期，设备供应商对长期需求增长保持乐观。台

积电今年资本支出将达 250-280 亿美元，创史上新高纪录；联电资本支出将达

15亿美元，同比增加~50%；世界先进今年资本支出50亿新台币，同比增加~40%。

根据 SEMI 数据，2021 年 1 月北美半导体设备制造商出货金额为 30.4 亿美元，

环比提升 13.4％，同比提升 29.9％，创历史新高。全球最大综合性半导体设备

龙头应用材料在 21Q1业绩说明会预测 2021年前端设备市场将同比增长 20％，

DRAM 的投资增长率将超过 NAND，并且逻辑代工先进/成熟产线投资也将显着

增长，制造公司将在下半年扩大其生产线。 
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图 3：北美半导体设备制造商当月出货额及同比 

 

资料来源：SEMI，国元证券研究所 

3）半导体硅片龙头提价，晶圆制造成本提升。3 月 6 日，全球第一大半导体硅片供

应商信越化学发布涨价函，从 4 月起对其所有硅片产品的销售价格提高 10-20%。

目前，信越化学在全球硅晶圆制造市场的份额高达 29.4%，我们认为龙头大幅上调

价格除带动硅片价格普涨外，成本压力转嫁机制下，下游预计开启新一轮的涨价。 

需求端： 

汽车行业需求反弹，低于消费电子的利润、验证周期长、产品要求高导致晶圆厂转

产意愿低，在自然环境因素催化下进一步加剧芯片产能挤压。20H1 车企受疫情影

响大幅削减汽车芯片订单量，汽车类芯片开始大幅减产。同期居家办公、学习拉动

手机、平板等消费电子需求迅速增长，消费电子填充汽车芯片空出的产能。20H2

全球汽车市场开始复苏，近期极端天气和自然灾害导致瑞萨、恩智浦和英飞凌奥斯

汀市工厂停产，加剧芯片的供需失衡。 

博世及大陆因为主控芯片备货不足导致 ECM 控制器生产供应受限，进而影响到众

多整车厂。德国汽车零部件供应商大陆集团表示，尽管生产商已通过扩大产能来应

对近期突增的需求，但市场所需的额外供应量需要 6-9 个月才能完成，潜在的供应

瓶颈可能会持续全年。 
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图 4：汽车芯片分类 

 

资料来源：公开资料整理，国元证券研究所 

根据 IHS 统计数据，目前全球汽车半导体市场规模约为 410 亿美元，预计 2022 年

将达 650 亿美元。欧洲、美国和日本公司分别占 37％、30％和 25％市场份额，中

国公司仅为 3％。据中国汽车芯片产业创新战略联盟数据显示，2019 年中国自主汽

车芯片产业规模仅占全球的 4.5％，国内汽车行业中车用芯片自研率仅占 10％，而

中国汽车用芯片进口率超 90％，国内汽车芯片市场基本被国外企业垄断。 

图 5：全球汽车芯片市场规模及同比 图 6：2019 年全球汽车芯片细分市场占比 

  

资料来源：ICVTank，IHS，国元证券研究所 资料来源：ICVTank，国元证券研究所 

分立器件价格和货期变化对景气度较为敏感，目前价格普涨、交期推迟情况加剧。

一般功率 MOSFET、整流管和晶闸管的交货周期是 8-12 周，根据富昌电子 21Q1

数据显示，分立器件国际大厂低压 MOSFET 交期从上个季度 12-30 周进一步延长
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到 17-44 周，价格普涨；高压 MOSFET 交期进一步延长到 16-36 周，价格部分上

调；IGBT 交期延长到 18-36 周，价格普涨；肖特基二极管交期进一步延长到 12-40

周，价格普涨。2021 年第一季度分立器件需求短缺情况进一步加剧，从货期延长状

态看达到上一轮周期 18Q1 水平。 

表 1：全球分立器件龙头供应商交期及价格变化 

分立器件 

产品 
供应商 

2018Q2 2020Q4 2021Q1 

货期 货期趋势 货期 货期趋势 价格趋势 货期 货期趋势 价格趋势 

低压 MOSFET 

英飞凌 26-38 延长 15-30 延长 上涨 26-44 延长 上涨 

Diodie 26-40 延长 17-22 延长 上涨 17-26 延长 上涨 

安森美（仙童） 24-42 延长 16-26 延长 上涨 22-44 延长 上涨 

安森美 30-42 延长 14-24 延长 上涨 22-44 延长 上涨 

安世半导体 24-30 延长 12-26 延长 稳定 18-30 延长 稳定 

意法半导体 38-42 延长 18-26 延长 稳定 22-26 延长 上涨 

Vishay 26-44 延长 14-16 延长 稳定 16-22 延长 上涨 

高压 MOSFET 

英飞凌 22-26 延长 18-20 延长 上涨 22-26 延长 上涨 

安森美（仙童） 16-26 延长 16-26 延长 上涨 24-36 延长 上涨 

IXYS 20-26 延长 26-30 稳定 稳定 26-30 延长 上涨 

意法半导体 38-42 延长 14-18 延长 稳定 22-28 延长 稳定 

罗姆半导体 36-40 延长 14-18 延长 稳定 20-26 延长 稳定 

Microsemi 24-28 延长 30-37 延长 上涨 30- 延长 上涨 

Vishay 26-44 延长 15-17 稳定 稳定 16-24 延长 上涨 

IGBT 

安森美（仙童） 20-24&52 延长 18-22 延长 稳定 22-32 延长 上涨 

英飞凌 26-39 延长 18-26 延长 稳定 18-26 延长 上涨 

Microsemi 20-26 延长 18-20 稳定 稳定 26-32 延长 上涨 

IXYS 20-26 延长 26-30 稳定 稳定 26-30 稳定 上涨 

意法半导体 50 延长 18-24 延长 稳定 22-28 延长 上涨 

肖基特二极管 

Diodes 12-22 延长 12-20 延长 稳定 12-20 延长 稳定 

安世半导体 20-40 延长 8-16 延长 弹性调整 12-20 延长 上涨 

安森美 20-40 延长 12-18 延长 弹性调整 12-40 延长 上涨 

安森美（仙童） 16-45 延长 12-18 延长 稳定 12-40 延长 上涨 

资料来源：富昌电子，国元证券研究所 

 

 



  

  

 

 

 


